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1
進め方の説明

1日目
09:15-09：35

2
序説 09:35-10：15

3

講
義
＋
Ｃ
Ａ
Ｄ
編
集

部品ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの作成 10:25-13：35

環境設定（設計条件等） 13:35-16：15

回路設計（回路図の作成）
2日目

09:15-10：45

基板設計の予備知識 10:45-14：15

基板設計（準備：17種類） 14:15-16：15

基板設計（両面基板）
3日目

09：15-11：35

基板設計（片面基板） 11:35-12：00

基板設計（４層基板） 13：00-14：10

基板設計（６層基板） 14：20-15：20

基板設計（ﾋﾞﾙﾄﾞ６層基板） 15:20-16：15

設計変更
4日目

09:15-11：40

ﾃﾞｰﾀ相互間の検証 11:40-11：50

ＢＤﾋﾞｭﾜによる検証 11:50-12：00

構造検証 13:00-13：05

検図検証 13:05-13：20

面付け設計（ﾊﾟﾈﾙ） 13:20-14：35

出図図面の作成 14:45-15：20

製造データの出力 15:20-15：45

設計例の紹介 15:45-16：15

※　休憩は午前午後各１０分間を基本とする。

※　①の内容を織り交ぜながら、ＣＡＤ実践設計を行う。
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